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패널 마운팅 베이스 - HC-MOD-K-AFS-OPE - 1408559
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HEAVYCON 플라스틱 패널 마운팅 베이스, 하나의 모듈 슬롯을 위한 모듈용, PE 마킹 없음, 스냅 잠금용

주요 상용 데이터
패키지 단위 2 STK

최소 주문 수량 2 STK

GTIN

GTIN 4046356619295

개당 중량(패키지 제외) 25.000 g

관세율 번호 85389099

출신 국가 독일

기술 데이터

치수
높이 22.4 mm

폭 21.8 mm

길이 54 mm

조립 컷아웃 길이 37 mm

조립 컷아웃 폭 18 mm

주변 조건
하우징 보호 수준(IP) IP65 (플러그 삽입 시)

주변 온도(작동) -40 °C ... 85 °C

일반
색상 밝은 회색

잠금 타입 스냅 잠금용

스크류 연결 없음

하우징 소재 폴리카보네이트
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기술 데이터

일반
UL 94에 따른 난연성등급 V0

조립 지침 최대 50 V(PE 누락)

표준 및 규정
UL 94에 따른 난연성등급 V0

도면

치수 도면

54
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치수 도면

인증

인증

인증

EAC

Ex 승인

승인 세부 사항

EAC      7500651.22.01.00246

액세서리

액세서리

코딩 부품

https://www.phoenixcontact.com/kr/products/1408559
https://www.phoenixcontact.com/kr/products/1408559


https://www.phoenixcontact.com/kr/products/1408559

03/30/2017   페이지 3 / 3

패널 마운팅 베이스 - HC-MOD-K-AFS-OPE - 1408559
액세서리

코딩 프로파일 - HC-MOD-K-CP - 1408562

HC-MOD-K... 하우징용 코딩 프로파일
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